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   适用于所有产品电镀处理后的脱水防锈处理，不含有害金属，利于环保处理。

   特点
（1）防水渍，降低电镀后的水质要求；
（2）简化生产处理工艺，镀层更加丰满；
（3）提高防锈性；
（4）不含有害金属，利于环保处理。

   镀镍后使用HIGH SOLDER  G，作为电镀后处理剂，只需通过浸渍处理就能提高镀镍的钎
焊湿润性。

    特点
（1）提高镀镍的湿润性；
（2）不改变产品的导电性能；
（3）有效防止镀镍层氧化；
（4）镀镍层可焊性下降时，只
需简单浸渍即可恢复。

   脱水防锈剂 HI  CUT S

   HIGH SOLDER  G
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